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The transponder arrangement includes an air core coil ( 1 ) which has a 

planar disc form and coil ends (10,11) coupled to gold, aluminium or 

nickel contact pads (20,21). The pads are connected to an integrated 

circuit which is provided on a substrate (2). 

A double sided adhesive tape segment (3) is used for securing the 

substrate to the coil. The fixing segment may also be in the form of 

material impregnated with a suitable resin. 

USE - For remote identification of objects. 

ADVANTAGE - Provides robust, compact, and cost effective arrangement. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichtan Unterlagen entnommen 

(g) Transponderanordnung und Verfahren zu deren Herstellung 

@ Die Erfindung betrifft eine Transponderanordnung, die 
eine Spule aufweist, deren Wicklungsenden nnit einem in- 
tegrierten Schaltkreis verbunden sind, der auf einem Sub- 
strat aufgebracht ist- 

Um eine raumliche Anordnung von Spule und Substrat zu 
erzielen, die robust und mechanisch belastbar ist, wird 
nach der Erfindung vorgeschtagen, die Spule als Luftspu- 
le auszubilden und direkt auf der Luftspule das Substrat 
{mit dem integrierten Schaltkreis nach unten) zu befesti- 
gen, z. B. zu kleben. 

Eine solche Transponderanordnung kann vorteilhaft in 
RF-ldentifizierungssystemen eingesetzt werden, die z. B. 
zur Kennzeichnung von Analyseprobebehaltern in der 
Chemie, Pharmazte und Medizin verwendet werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung belrifft eine Transponderanordnung gemaB 
Oberbe griff des Paten lanspruchs 1 sowie ein Verfahren zu 
deren Hersieilung gernaB Oberbegriff des Paienianspruchs 
17. 

Transponderanordnungen dieser Art warden heulzutage 
in den unterschiedlichsten Anwendungen eingeselzt, uni 
Objekte ideniiftzieren zu konnen. Hierzu wird eine solche 
Transponderanordnung am Objekt angebracht und mil Hilfe 
eines Schreibgeriiis Daten, die das Objekt kennzeichnen, in 
einen elekrjonischen Speicher der Transponderanordnung 
emgeschrieben. Zu einem spaieren Zeitpunkt warden diese 
Daien oder ein Tail davon mil Hilfe eines Lesegerates wie- 
der aus dem elekironischen Speicher dar Transponderanord- 
nung herausgelasen und zur Auswertung beispielsweise ei- 
ner Dalenverarbeitungsanlage zugefuhn. Haufig werden 
beim Lesevorgang parallel oder zeitlich verseLzt neue oder 
zusatzliche Daien in den elekironischen Speicher der Trans- 
ponderanordnung geschrieben. In einem solchen Fall wird 
anstelie des einfachen Lesegerats ein kombiniertes Lese- 
/Schreibgerat verwendal. 

Die Kommunikation zwischen Transponderanordnung 
auf der einen Seite und Lese- und/oder Schreibgerat auf der 
anderen Seite geschieht per induktiver Kopplung. Die Daten 
werden dabei in der Regel in Form eines modulierten hoch- 
frequenten Magneifeldes gegebenenfalls verschliisselt uber- 
tragen. Die Signale konnen dabei in analoger oder digitaler 
Form vorliegen. Beim Schreibvorgang erzeugi das Schreib- 
gerat hochfrequente Magnetf elder, die die zu speichernden 
Daten enthalten und die von der Transponderanordnung 
empfangen und danach im elekironischen Speicher der 
Transponderanordnung abgelegt werden. Beim Lesevor- 
gang erzeugi die Transponderanordnung nach einer enlspre- 
chenden Inilialisierung durch das Lesegerat hochfrequente 
Magnelfelder, die die gespeicherten Daten oder einen Teil 
davon enlhallen, und die vom Lesegerat empfangen und zur 
Auswertung weiterverarbeitet werden. 

Die Funktionsweise und der prinzipielle elektrische Auf- 
bau (Blockschaltbild) solcher Transponderanordnungen 
?ind allgemein bekannl und sollen daher hier, da dies auch 
nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist, nicht na- 
her erlauterl werden. 

Verwendet werden solche Transponderanordnungen z. B. 
in sogenannten RF-Identsystemen (RF = Radio Frequency 
oder Hochfrequenz), die z. B. bei der Mullentsorgung zur 
Erfassung der Miilltonnenendeerungsdaten (Tag der Entlee- 
rung, Miillgewicht, MiiUvolumen etc.) bei den einzelnen 
Mulltonnen oder zur Idendfikation von Analyseprobebehal- 
tem im chemischen oder pharmazeudschen oder medizini- 
schen Bereich eingeselzt werden. 

Haufig sind Transponderanordnungen dieser Art hohen 
mechanischen Belasiungen ausgeselzl, die einen robusten 
mechanischen Aufbau diese Anordnungen erfordem. Femer 
werden in vielen Anwendungen spezielle raumliche Anfor- 
derungen gesiellt, die nur mit sehr kompakten Aufbauten 
solcher Transponderanordnungen zu erfiillen sind. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht daher darin, einerseiis 
eine Transponderanordnung anzugeben, die zum einen sehr 
robusi gegeniiber mechanischen Belasiungen sein soUte und 
zum anderen auch einen sehr kompakten Aufbau erlauben 
sollte. und andererseits ein Verfahren anzugeben, mit dem 
eine solche Transponderanordnung mogiichst kosiengunstig 
hergestellt werden kann. 

Die erfindungsgemaBe Losung der Aufgabe ist in Bezug 
auf die zu schaffende Transponderanordnung durch die 
Merkmale des Patentanspruchs 1 wiedergegeben und in Be- 
zug auf das zu schaffende Herstellungsverfahren durch die 
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Merkmale des Paienianspruchs 17. Die ubrigen Anspruche 
enihahen vorleilhafle Aus- und Weiierbildungen der erfin- 
dungsgemaBen Transponderanordnung (Anspriiche 2 bis 
16) sowie des erfindungsgemiiBen Herstellungsverfahrens 
S fur eine solche Transponderanordnung (Anspruche 18 bis 
24). 

Ein erster Vorteil der erfindungsgemaBen Transponderan- 
ordnung isi darin zu sehen. daB mit der Befesligung/Kle- 
bung des Subsirats mit dem inlegrierlen Schaltkreis direkt 

10 auf der Luftspule eine sehr robuste und gegeniiber mechani- 
schen Belasiungen unernpfindUche Transponderanordnung 
geschar'fen worden ist, die infolge ihres einfachen Aufbaus 
und ihrer einfachen Herstellung sehr kosiengunstig produ- 
zierl werden kann. 

15 Ein weiterer Vorieil ist darin zu sehen, daB mit der festen 
Verbindung Subsiral/Luflspule der empfindliche integrierte 
Schaltkreis auf einfache Art und Weise vor mechanischer 
Zerstorung geschiitzi werden kann. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn das Subsirat mit seiner Schaltkreis- Seite 

20 mil der Luftspule verklebt wird ("Face-Down-Technik"). 
Allerdings ist es auch moglich, das Subsirat mil seiner ande- 
ren Seite (der "Unterseile" ohne Schallkreissu^kiuren) mil 
der Luftspule zu verkleben. 

Ein weilerer Vorteil besleht darin, daB die von der kon- 

25 zenlrisch gewickelten Luftspule umgebene OfFnung frei von 
Bauteilen der Transponderanordnung ist und deshalb opti- 
mal fur andere Zwecke genutzt werden kann (z. B. zum 
Durchfiihren von Teilen oder Materialien), 

Besonders vorteilhafl hat sich die erfindungsgemaBe 

30 Transponderanordnung in RF-Indentsystemen zur Identifi- 
kation von Analyseprobenbehaltern im chemischen oder 
pharmaz^uiischen oder medizinischen Bereich erwiesen, 
weii durch die OfTnung der Luftspule problemlos die Prp- 
benbehalter befulli oder enUeert werden konnen bzw. Pro- 

35 ben aus ihnen entnommen werden konnen. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren na- 
her erlauiert. Es zeigen 

Fig. 1 eine bevorzugle Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gemaBen Transponderanordnung vor der Verklebung des 

40 Substrais mil der Luftspule in einer Seitenansicht, 

Fig. 2 die Transponderanordnung gemaB Fig. 1 in der 
Draufsicht (nicht maBstablich), 

Fig. 3 eine weilere bevorzugle Ausfuhrungsform der er- 
findungsgemaBen Transponderanordnung in einem Gehause 

45 im Querschniit. 

Die Transponderanordnung in Fig, I besteht aus einer 
konzenuisch gewickelten flachen Luftspule 1, die in der Fi- 
gur von der Seile gezeigi ist und deren Wicklungsenden 
(Drahlenden) 10, 11 mit AnschluBflecken 20, 21 (z. B. aus 

50 Aluminium oder Gold oder Nickel usw.) verbunden sind, die 
auf einem Subsirat 2 aufgebrachl sind. Auf dem Subsirat 2 
befindei sich femer der (nicht gezeigie) elektronische 
Schaltkreis, der mit den beiden AnschluBflecken 20, 21 
eleklrisch verbunden ist. 

55 In Fig. 2 ist die Transponderanordnung gemaB Fig. 1 von 
oben gezeigi (allerdings nicht maBstablich). Hier ist nun 
eine Klebeschichl 3 zu erkennen (z. B. ein doppelseidg kle- 
bendes Klebeband oder ein mil einem Kleber geiranktes Ge- 
webe (z. B. Glasfasergewebe) oder eine Klebeschichl oder 

60 eine Schicht aus VerguB material (z. B. Kunstharz- oder Ep- 
oxydharzmaterial), auf die in einem anschlieBenden Herslel- 
lungsverfahrensschritl dann das Substrat 2 mit der Seite mil 
dem integrierten Schaltkreis nach unten gedriickt wird (wie 
in der Figur durch den Pfeil angedeutei). Die von der Lufi- 

65 spule I umgebene Offnung ist in Fig. 2 mit 12 bezeichnel. 
In den Fig. I und 2 ist die Transponderanordnung in ei- 
nem Zwischensiadium bei der Herstellung gezeigt, bei dem 
die bereils fertiggewickelle Luftspule 1 an ihren Wicklungs- 



DE 197 28 512 A 1 



3 



enden 10, 11 bereiis mit dem Subsirat 2 verbunden ist (z. B. 
mittels eines direkien Bondverfahrens wie z. B. eines Ther- 
mokompressions- oder UliraschallschweiBverfahrens 
("Thermosonic oder "Ultrasonic"-Bondvertahren)), aber das 
Subsirat 2 noch nicht auf die Spule 1 geklebt worden isi. 

In Fig. 3 dagegen ist die Transponderanordnung nach ih- 
rer Fenigstellung und Einbringung in eine Spezialgehause 
im Querschnitt zu sehen. 

Zu sehen ist. die Luftspule 1 im Querschniti. das Substrat 
2, das - mit der Schaltkreisseite nach unten - mittels der 
Klebeschicht 3 mit der Lufispule 1 verklebt ist. Luft^spule 1 
und Substxat 2 befinden sich in einer Aufnahme 6 eines Ge- 
hauses 4, die in ihrer Kontur der Kontur der Transponderan- 
ordnung 1-3 angepafit isi. Verschlossen wird die Aufnahme 
6 nach Einbringung der Transponderanordnung 1-3 durch 
einen Deckel 5, der z. B. mittels eines UliraschallschweiB- 
verfahrens fest mit dem Gehause verbunden wird. Sowohl 
Deckel 5 als auch das Gehause 4 weisen jeweils eine Off- 
nung 50, 60 auf, die konzenirisch mit der Offnung 12 der 
Luftspule 1 iibereinander angeordnet sind, so daB dadurch 
ein Kanal durch das Gehause hindurch entstehl, durch den 
Objekte bzw. Materialien hindurchgefiihrt werden konnen. 
Das Gehause ist speziell fiir RP-Identsysteme zur Kenn- 
zeichnung von Analyseprobenbehaltem z. B. in der Chemie, 
Pharmazie oder Medizin geeignet. 

Das Gehause 4 wird bei diesen Systemen mil der unieren 
weilen Offnung 40 direkl auf einen (in der Figur nichl ge- 
zeigten) Probenbehaller (z. B. ein Reagenzglas) gesleckt. 
Durch den Kanal 50, 60, 12, 40 kann dann problemlos der 
Probenbehaller befullt oder entleert werden oder Proben aus 
ihm entnommen werden, ohne daB hierzu die Transponder- 
anordnung entfeml werden muBie. 

Die zuvor beschriebene gehauste Transponderanordnung 
wird wie folgl hergestellt: 

Zunachst wird mittels eines herkommlichen Wickelwerk- 
zeugs die flache Luftspule 1 als konzenirisch gewickelle 
Spule gewickelt. Der Spulendrahl ist mit einem Backlack 
umgeben, der wahrend des Wickelns oder nach dem Wik- 
keln der Spule erwarml wird. Dabei werden die einzelnen 
Windungen der Spule (die aus einer oder mehreren Lagen 
von schneckenhausartig gewickelten Windungen bestehen 
kann) miteinander verbacken und bilden nach dem Erkalien 
einen starren, mechanisch belastbaren Spulenkorper, der mit 
Hilfe entsprechender PreBwerkzeuge oder mit Hilfe des 
Wickelwerkzeuges derart in Form gebrachl wird, daB der 
verbackene Spulenkorper insgesamt die Form einer Unter- 
legscheibe mit zwei Hachseiten annimmt. 

Die Drahtenden 10, 11 der Spule werden nach dem Wik- 
kel-. Back- und PreBvorgang rait Hilfe eines Direkt-Bond- 
Verfahrens (z. B. Thermokompressions- oder Ullraschall- 
schweiBverfahren ("Thermosonic"- oder "Ultrasonic"- 
Bondverfahren)) mil den Aluniinium-AnschluBflecken 20, 
21 auf dem Subsirat 2 verbunden, die ihrerseits mit dem in- 
tegrierten Schaltkreis auf dem Subsirat 2 verbunden sind. 
Der integrierte Schaltkreis enthalt neben der Transponder- 
elektronik (u. a. dem Funk-Sender/Empfanger und dem Da- 
tenspeicher) in der Regel auch einen Kondensator (mit einer 
Kapazitat von z. B. 200 pF), der zusammen imi der Luft- 
spule 1 einen auf die Sende- bzw. Empfangsfrequenz abge- 
stimmten Resonanzkreis bildet (die Spule 1 dienl als Sende- 
/Empfangsantenne der Transponderanordnung). 

Nach Abnahme eines Teils des Wickelwerkzeugs wird 
auf der einen Rachseite der Luftspule 1 eine Klebeschicht 3 
aufgebracht, die als ein diinnes, eleklrisch nichtleitendes, 
Unebenheiten auf der Spule 1 bzw. dem Substrat 2 ausglei- 
chendes Medium dient, das das Subsirat 2 mit der Luftspule 
1 dauerhaft verbindet. 

Als Klebeschicht kann z. B. ein klebergetranktes Ge- 



webe. z. B. Glasfasergewebe ("Klebepreprag"), verwendei 
werden oder ein doppelseiiig klebendes Klebeband oder 
eine Schicht aus VerguBriiaterial aus Kunslharz oder Ep- 
oxydharz oder eine Schicht aus einem ttiissigen Klebemate- 

5 rial. Die Flache der Klebeschicht 3 kann dabei groBer, gleich 
oder kleiner sein als die Flache des Substrais 2. Auf die Kle- 
beschicht 3 wird anschlieBend das Substrat 2 mit der Schalt- 
kreisseite nach unten ("Face Down") oder mit der gegen- 
liberliegenden Seite ("Unterseite") nach unten aufgebracht 

10 bzw. eingedrtickt. Nach AbschluB des Klebevorgangs ist da- 
mit das Substrat 2 dauerhaft mit der Luftspule 1 verbunden. 
Diese Einheit kann bei Bedarf zwischen zwei flexiblen Fo- 
lien einlaminiert werden oder in einer HF-durchlassigen 
Plastikschicht vergossen werden. die anschlieBend zu einem 

15 siarren Korper erstarri. 

Die Gesamtstarke einer solchen Transponderanordnung 
liegt typisch zwischen 0,1 mm und einigen Milliinetern 
(z. B. 0,5 mm oder 1 mm). 

Die gegebenenfalls mit Folie oder einer Plastikschicht 

20 umgebene Einheit aus Luftspule 1, Klebeschicht 3 und Sub- 
strat 2 mit Schaltkreis wird in dem in Fig. 3 gezeigten Aus- 
fuhrungsbeispiel in die Aufnahme 6 des Gehauses 4 gelegl 
und gegebenenfalls mit einem weiteren Folienkorper abge- 
deckt. Die Aufnahme 6 ist dabei so gestallet, daB sie die 

25 Luftspule 1 mit Substrat 2 vollstandig aufnimmt und gege- 
benenfalls kraft- und/oder formflussig mit ihr verbindet. Die 
Aufnahme 6 wird anschlieBend mit dem Deckel 5 verschlos- 
sen, der z. B. mit Hilfe eines Ulu-aschallschweiBverfahrens 
unlosbar mit dem Gehause 4 verbunden wird. Das Gehause 

30 4 wird anschlieBend mit der unieren weiteren Offnung 40 
auf den (nicht gezeigten) Probenbehaller aufgesteckt. 

Es versteht sich, daB die Erfindung nicht auf die beschrie- 
bene Ausfiihrungsbeispiele beschrankt ist, sondem vielmehr 
auf weitere ubertragbar isi. So ist es z. B. denkbar, anstelle 

35 der gezeigten ringformigen Spulen andere Spulenformen zu 
wahlen (z. B. dreieckformige. rechteckformige, ellipsenfor- 
mige, quadraiische oder n-eckformige Spulenkorper mit n > 
4). 

40 Patentanspriiche 

1 . Transponderanordnung, die eine Spule aufweisi, de- 
ren Wicklungsenden mit einem integrierten Schaltkreis 
verbunden sind, der auf einem Substrat aufgebracht ist, 

45 dadurch gekennzeichnet, daB die Spule (1) als Luft- 
spule ausgebildet und daB direkt auf der Luftspule (I) 
das Substrat (2) mit dem integrierten Schaltkreis befe- 
stigt ist- 

2. Transponderanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
50 gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) als konzenuisch 

gewickelte Flachspuie ausgebildet ist. 

3. Transponderanordnung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Luftspule (1) als starre Flach- 
spuie mit miteinander verkiebten oder verbackenen 

55 Draht- oder Bandwindungen realisiert ist. 

4. Transponderanordnung nach Anspruch 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) die iiuBere 
Form einer Unlerlegscheibe aufweist. 

5. Transponderanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
60 gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) die auBere Form 

einer ring- oder ellipsenformigen oder rechteckigen 
oder quadratischen oder vieleckigen Untedegscheibe 
aufweist 

6. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 
65 henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Luftspule (1) mit ihrem beiden Wickelenden (10. 11) 
an metallische und auf dem Subsirat (2) angeordnele 
und mil dem integrierten Schaltkreis in Verbindung ste- 
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hende AnschluRflecken (20, 21) vorzugsweise aus Alu- 
minium Oder Gold oder Nickel angeschlossen isl. 

7. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet. dafi zwi- 
schen Lufispule (1) und SubsLrat (2) init dem integrier- 5 
ten Schallkreis ein nichileitendes, dunnes. Konturen- 
und Hohenunterschiede in der Siruktur ausgleichendes 
Medium (3) vorgesehen ist, das die Lufispule (1) mil 
dena Substrat (2) oder mit dem iniegrienen Schallkreis 
auf dem Substrat (2) dauerhaft verbindet. 10 

8. Transponderanordnung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichneu dafi das Medium (3) eine elektrisch 
nichlleitende Klebeschicht isL 

9. Transponderanordnung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Klebeschicht (3) in Form ei- 15 
nes mit einem Kleber geirankten Gewebes, vorzugs- 
weise Glasfasergewebe, oder in Form eines doppelsei- 
tig klebenden Klebebandes oder in Form einer nach der 
Aufbringung aushartenden Klebemasse. vorzugsweise 
bestehend aus einem Elektronikschaltungskleber, oder 20 
in Form einer nach der Aufbringung aushartenden Ver- 
guBmateri almas se, vorzugsweise bestehend aus einem 
Kunstharz- oder Epoxydharzmaterial, realisien ist. 

10. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das 25 
Subsu-at (2) auf seiner den iniegrienen Schaltkreis tra- 
genden Seite mit der Lufispule (1) verbunden ist. 

IL Transponderanordnung nach Anspruch 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei einer in Form einer 
Flachspale realisierten Lufispule (1) das Substrat (2) 30 
auf einer der beiden Flachseiten der Luftspule (1) befe- 
stigt isl, dergesialt, daB die Substratseite.mit dem inie- 
grienen Schaltkreis zwischen Lufispule (1) und Sub- 
strat (2) angeordnet ist. 

12. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 35 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Anordnung aus Luftspule (1) Substrat (2) mil integrier- 
tem Schaltkreis und Klebeschicht (3) zwischen zwei 
Folien einlaminiert ist. 

13. Transponderanordnung nach einem der vorherge- 40 
henden Anspriiche. zur Kennzeichnung von Objekien, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein die Transponderan- 
ordnung (1, 10; 11, 2, 20, 21, 3) enthaltendes Gehause 
(4-6) an dem Objekt angebracht ist. 

14. Transponderanordnung nach Anspruch 13, da- 45 
durch gekennzeichnet, daB das Gehause (4-6) eine der 
Kontur der Luftspule (1) entsprechende Aufnahme (6) 
aufweist, in die die Luftspule (1) und das Substrat (2) 
voUstandig eingebracht sind und die mil einem Deckel 
(5) vollstandig verschlossen ist. 50 

15. Transponderanordnung nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Luftspule (1) als ring- 
formige Rachspule ausgebildet isl, die in der entspre- 
chend ringformig ausgebildeien Aufnahme (6) vor- 
zugsweise kraft- und/oder formfliissig eingebracht ist. 55 

16. Transponderanordnung nach Anspruch 15, da- 
durch gekennzeichnet daB die Aufnahme (6) eine erste 
kreisfomiige Offnung (60) umschlieBi und der Deckel 
(5) eine zweite kreisformige Offnung (50) umschlieBt, 
und daB die Mitlelpunkle der beiden Offnungen (50, 60 
60) iibereinander angeordnet sind. 

17. Verfahren zur Hersiellung einer Transponderan- 
ordnung nach einem Anspriiche 1 bis 12, welche 
Transponderanordnung eine Luftspule enthali, deren 
Wicklungsenden mil einem iniegrienen Schaltkreis 65 
verbunden sind, der auf einem Subsirai aufgebracht isl, 
dadurch gekennzeichnet, 

- daB die Luftspule als konzentrisch gewickelte 
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Flachspule (1) gewickelt wird; 

- daB anschHeBend die beiden Wickelenden (10. 
11) der Rachspule (1) mitiels eines Bondverfah- 
rens mil AnschluRflecken (20, 21) auf dem Sub- 
strat (2) verbunden werden. welche AnschluBflek- 
ken (20, 21) mil dem iniegrienen Schaltkreis in 
Verbindung stehen; 

- daB auf einer Seite der Flachspule (I) auf einem 
Teil der Flachspule (1) und/oder auf einer Seite 
des Substrats (2) (jeweils) eine elektrisch nichllei- 
tende Klebeschicht (3) aufgebracht wird. und daB 
anschlieBend 

- das Substrat (2) auf die Klebeschicht (3) 
der Rachspule (1) oder 

- das mit einer Klebeschicht versehene Sub- 
strat mil der Klebeschicht auf der Rachspule 
oder 

- das mit der Klebeschicht versehene Sub- 
strat mil der Klebeschicht auf die entspre- 
chende Klebeschicht der Flachspule 

aufgebracht wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat (2) auf seiner den integrier- 
len Schaltkreis tragenden Seite mit der Rachspule (1) 
verklebt wird. 

19. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 oder 18, 
dadurch gekennzeichnet, dafi als Klebeschichl(en) ein 
mit einem Kleber getrankles Gewebe, vorzugsweise 
Glasfasergewebe, oder ein doppelseitig klebendes Kle- 
beband oder eine nach Aufbringung aushanende Kle- 
bemasse, vorzugsweise bestehend aus einem Elektro- 
nikschaliungskleber, oder eine nach Aufbringung aus- 
hanende VerguBmaterialmasse, vorzugsweise beste- 
hend auf einem Kunstharz- oder EpoxydharzmateriaL 
verwendet wird. 

20. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet daB die Rachspule (1) [nit 
dem aufgeklebten Substrat (2) anschlieBend zwischen 
zwei Folien einlaminiert wird. 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daB als Bondverfahren ein di- 
rektes Bondverfahren, vorzugsweise ein Thermokom- 
pressionsschweiB verfahren oder ein Ultraschall- 
schweiBverfahren verwendet wird. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 17 bis 21, 
zur Hersiellung einer gehausten Transponderanord- 
nung nach einem der Anspriiche 1 bis 1 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

- daB die ungehausie Transponderanordnung 
(1-3) in eine entsprechend konturierte Aufnahme 
(6) eines Gehauses (4) eingebracht wird und 

- daB anschlieBend die Aufnahme (6) mit einem 
Deckel (5) verschlossen wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Gehause (4) aus Thermoplastmaterial 
besteht und der Deckel (5) mittels eines Ultraschall- 
schweiBverfahrens mit dem Gehause (4) dauerhaft ver- 
bunden wird. 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 22 oder 2.'^, 
dadurch gekennzeichnet, daB in den Deckel (5) ein 
Loch (50) eingebracht wird, das sich uber der durch die 
Aufnahme (6) gebildeien Offnung (60) befindei. 
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